
日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター事務局宛       （10月14日締切） 

 

第１回日大ベンチャー・ビジネス・フォーラム参加申込み用紙 
 
10月18日(水)の第１回日大ベンチャー・ビジネス・フォーラム 

「ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰのﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽとﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙの現状」に出席したく申込みます。  
 

お申込日        年    月    日 

(ふりがな) 

お名前 

 

企業名 

 

 

所属部署 

 

 

役  職 

 

 

ご住所 

 

〒 

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

URL  

 

返信用F A X  ： ０３－５２７５－８３２８ 

返信用E-mail： ｋｏｇａ＠ａｄｍ．ｎｉｈｏｎ－ｕ．ａｃ．ｊｐ 

 

 

   

 


